tesamoll® Pianka UNIWERSALNA door-
to-floor

Informacja Produkcie

BNR 05422

Opis produktu

Pianka tesamoll® UNIVERSAL Door-to-Floor Foam to ekonomiczna alternatywa dla szczotkowych uszczelniaczy
drzwiowych. Jest w stanie uszczelnic¢ szczeliny miedzy drzwiami a podtoga do 20 mm.

Cechy

- Zatrzymuje przeciagi, kurz, zimno, ciepto, hatas i owady
. Dla réwnych podtdg

- Szybka i tatwa aplikacja

« Dtugotrwaty

Informacje techniczne (wartosci usrednione)

Wartosci w tej sekcji nalezy traktowac wytacznie jako reprezentatywne lub pogladowe i nie nalezy ich uzywac do celéw
specyfikacji.

Budowa produktu

« Materiat nosnika pianka PVC « Uszczelnia szczeliny od 20 mm
« typ substancji klejacej akryl

Wiasciwosci / Dane dotyczace wydajnosci

. Bez rozpuszczalnikéw tak « odpornosc termiczna tak

- Materiat PVC . trwatosé 2 years

« odpornosc na chemikalia nie « usuwanie bez pozostawiania nie
Sladow
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Klauzula

W ciezkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodza swej imponujacej jakosci. Ponadto, produkty te
regularnie poddawane sa rygorystycznej kontroli jakosci. Wszystkie podane wyzej techniczne informacje i zalecenia oparte
sg na naszej najlepszej w tym wzgledzie wiedzy i praktycznym doswiadczeniu. Powinny one byc¢ rozpatrywane jako srednie
wartosci i nie powinny by¢ traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego tez tesa SE nie moze dac rekojmi, czy to
wyraznej czy domysinej. W kazdym konkretnym przypadku to uzytkownik ponosi odpowiedzialnosc za ustalenie zdatnosci
danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjetej przez niego metody naktadania. W wypadku jakichkolwiek watpliwosci
prosimy zasiegnac porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.
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